CHEM-C2230 Pintakemia — Tentti 12.6.2023, klo 9-13 (4 h)
CHEM-C2230 Ytkemi — Tentamen 12.6.2023, kl. 9-13 (4 h)

Huom. Tentissa saa kayttaa laskinta, mutta ei muita apuvalineité, kuten muistiinpanoja tai kirjoja
Enimmaispistemaara on 25 p. (5 p./kysymys) ja pienin hyvaksyttava pisteméaara on 5 p. Obs: Man far anvénda
miniraknare | tentamen men inte anteckningar, bécker eller évriga hjdlpmedel. Maxpo&ng &r 25 p. (5 p./fraga) och
lagsta godkédnda podngsumma &r 5 p

1)

3)

4)

5)

Selitd lyhyesti seuraavat kéasitteet: / Férklara kortfattat féljande begrepp:

a) kontaktikulma / kontaktvinkel

b) kriittinen koaguloitumiskonsentraatio / kritiska koaguleringskoncentrationen (CCC)
c) peittoaste / tdckningsgrad

d) Hamakerin vakio / Hamakerkonstanten

e) emulsio / emulsion

Adheesiotyd on tirked mitta uusien pinnoitteiden valmistuksessa. Pinnoitteeksi suunniteltu
tuntematon neste nousi kapilaarimittauksissa 6,9 cm:n korkeudelle kapilaariputkessa, jonka
sdade oli 0,15 mm. Nesteen kontaktikulma kapilaarissa oli 0° ja sen tiheys oli 1260 kg/m®.
Adhesionsarbetet &r ett viktigt matt vid tillverkning av nya beldggningar. En okénd vétska planerad
som belédggning steg vid kapillarmétningar till en héjd pa 6,9 cm i ett kapillarrér vars radie var 0,15
mm. Vétskans kontaktvinkel i kapilldren var 0° och dess densitet var 1260 kg/m”°.

a) Laske tuntemattoman nesteen ja kiintean aineen adheesiotyd, jos neste muodostaa 105°
kontaktikulma kiintedn aineen siledlla pinnalla. / Berdkna adhesionsarbetet mellan den
okénda vétskan och ett fast &mne om vétskan bildar kontaktvinkeln 105° pa en slét yta av det
fasta &mnet. (4 p.)

b) Miten nestepisaran kontaktikulma muuttuu, jos pinta tehddaan karheammaksi? / Hur
férdandras vétskedroppens kontaktvinkel om ytan gérs strévare? (1 p.)

Kuvaille KAKSI teollista prosessia, jossa pintakemialla on tirkea rooli. Selitd lyhyesti
prosessin toiminta sekd mihin sita kdytetadn. Muista kuvailla pintakemian merkitysta
prosessissa. Beskriv TVA industriella processer fér vilka ytkemi spelar en stor roll. Férklara kort hur
processen fungerar samt vad den anvénds till. Kom ihag att beskriva ytkemins betydelse i processen.

Kaytdt Langmuir-Blodgett-menetelmda monokerroksen kasvatukseen. Kuvaile lyhyesti
menetelmdssa kdytetyn laitteiston ja liuoksen eri osat ja ominaisuudet. Miten voit saadelld ja
seurata menetelméan toimivuutta? Du anvédnder Langmuir-Blodgett-metoden for tillvaxten av ett
monolager. Beskriv kort de olika delarna och egenskaperna av apparaturen och Iésningen som
anvénds i metoden. Hur kan du reglera metoden och kontrollera att den fungerar?

Positiivisesti varautuneita partikkeleita muodostavat kolloidaalisen dispersion elektrolyytti-
liuoksessa. Positivt laddade partiklar bildar en kolloidal dispersion i en elektrolytlésning.

a) Hahmottele piirretyn kuvan avulla varausjakauma eri etdisyyksilld liuoksessa olevan
partikkelin pinnasta. Kuvaile myds lyhyesti varausjakauman eri kerrokset ja piirra
potentiaalikdyra etdisyyden funktiona. / Skissera med hjélp av en bild hur
laddningsférdelningen ser ut péa olika avstand fran en partikel i I6sningen. Beskriv ocksa kort de
olika lagren i laddningsférdelningen och rita en potentialkurva som funktion av avstandet. (4 p.)

b) Suuri maarad suola lisatddan nesteeseen. Miten potentiaalikdyrdn muoto muuttuu? / En stor
mé&ngd salt blandas i vétskan. Pa vilket sétt &ndrar formen av potentialkurvan? (1 p.)

KAAVOJA / FORMLER:
Np = 6,02214-1023 mol™* R =8,314510)/(mol-K) g =981m/s® k=1,380658 - 10723 J/K
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